
冷冻切片机技术参数

1、压缩机：≥2个独立压缩机制冷，显示屏界面可显示≥2个压缩机状态。
2、进样方式：纯按键版操作的电机驱动样本头进样，样本头行程≦5mm时，具备显著提示
3、样本托：采用平面结构设计；标配≥5种颜色。
4、冷冻位点：≥20个，其中半导体快速制冷位点≥2个，最低温度≦-60℃。
[bookmark: _GoBack]5、半导体制冷位点；单次制冷时间可设置≧1800秒。
6、用户交互：具有触摸屏操作功能，屏幕尺寸≥10英寸。
7、切片厚度设置：0.5-100μm，最小0.5μm增幅步进。
8、修片厚度设置：5-600μm;可以设定以5μm、10μm、20μm不同增幅步进。
9、样本回缩：0-100μm，5μm增幅；
10、水平行程范围：≥30㎜，垂直行程范围：≥62㎜;
11、电动进样速度：两档可调，900μm/s、1800μm/s；
12、自动除霜功能：可定时自动除霜功能，自动除霜深度≥2级可选。
13、冷冻切片机箱体蒸发器具备单独除霜功能，可在主界面快速开启。
14、工作箱体独立制冷位点≥4点，独立制冷位点温度精确可调，并在主界面显示。
15、样本头：具有单独制冷功能，温度范围-10℃～-50℃，精准可调，具有样品定位系统，样本目标定位X轴和Y轴通用8°；
16、刀架制冷温度：-15℃～-30℃，温度精准且可以调节；
17、箱体制冷温度：-15℃～-30℃，精准可调。休眠时-10℃～-15℃；
18、冷冻台：温度范围-10℃～-42℃，温度精准且可以调节
19、具有多功能按键板：仪器左侧具备按键板，可对样本位置、切片模式、制冷位点温度等进行调节；
20、按键板区域配置小屏辅助显示，小屏尺寸≥1.4英寸,可显示切片值、修片值、可设置温度参数等。
21、具有独立玻片放置区，放置区内玻片倾斜摆放便于识别。
22、消毒功能：标配UV紫外消毒功能，可手动或自动开启，可设定自动消毒次数≧2次/天。
23、具有抗菌纳米银离子涂层，有效降低生物污染的风险；
24、温度程序存储功能：预设温度程序≥3种，温度程序可设置点位≥3种。
25、样本记忆功能：样本头任意位置可记忆，并可一键复位到记忆位置；
26、具有智能修片功能：可自动识别半刀修片与切片
27、具有冷凝瓶检测功能：自动检测冷凝废液瓶液位，提前预警更换；
28、照明系统：照明亮度可调，并可随玻璃门自动感应开启。
29、冷冻箱体体积≥46L大容量，可操作空间≥31L。
30、具备元器件监控：设备可实时监控元器件类型≧3种。
31、设备内置可拓展USB接口≥2个，网线接口≥1个。
32、具有状态指示功能：指示灯颜色≥3种
33、操作记录功能：机器的操作和对应的时间点可快速查询，同时可通过U盘等快速导出，记录操作种类≥10种
34、用户管理：≥2级用户管理，包括但不限于管理员账户和普通账户
35、机芯外置于冷冻箱体外，提升制冷效率，降低机芯故障率，延长设备使用寿命。
36、从室温20℃开机，制冷时间≤1.5 小时可实现切片
37、刀座底部带有快速定位刻度指示，定位范围为：10-50mm。
38、刀架具有快速定位刻度指示，调整角度范围为：0-15°
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